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MEMORIA DESCRIPITIVA

La presente invencion se refiere a unos perfecciona-
mientos en los sistemas para activar superficies substrato
no conductoras en procesos que implican la deposicion sobre
las mismas de un metal de metalizacion por medio de la ac-
¢idén quimica, y a unos perfeccionamientos en el método de
preparar tales soluciones activadoras, asi como en el méto-

do para su uso en un proceso de metalizacidn quimica comple—-
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La invencion se refiere particularmente a la prepara-
clén de metales catalizador en forma de dispersoides acuosos
0 hidrosoles en los que lzs particulas de metal catalizador,
de naturaleza coloidal o semicoloidal, estan dispersaedas en

soluciénacuosa,.....-..................-.....-..—.._...-.--.

Para la metalizacion quimica de substratos, especialmen
te en la metelizacion de substratos no conductores, es sabi-
do desde hace algun tiemvo gue los depdsitos de metales de~
positados quimicamente de espesor adecuado y de resistencia
de union adecuada sdlo pueden practicarse comercialmente si
la. superficie substrato es sensibilizada y/o activada ads-
cuadamente antes de la deposicion quimica. Un método comin
de activar la superficie substrato a metalizar implica hacer

entrar en contacto el substrato con una soluecidn del metal
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catalitico o activador en condicion idnica y, en una etapa
independiente, reducir el metal in situ sobre la superfi-
cle substrato tratada por contacto de la ultima con un agen—
te reductor adecuado. dste proceso se emplea con éxito en
michag aplicaciones de metalizacion de plasticos. Hetd so-
metido & la desventaja de que, en general, requiere cambiar
de recipienite los articulos que se metalizan para evitar la
contaminacion por los residuos de las etapas precedentes y
la rdpida deteriorzeidn del bafio de metalizacidn. Se cono=-
ce ‘también un método de activacidn alternativo que evita en
gran maners esta dificultad y que propyorcionz las ventajas
acumuludas de reducir el mimero de etapas de un método de
dos etapas a un proceso de una sola etapa de activacion. En
este método conocido, la superficie substrato se hace en-
trar en conbacto directamente con una solueciodn en la que el
netal catalizador ya estd en estado reducido metdlico en
forme de particulas finas coloidales o por 1o menos semico=-
loidales. %La solucidn activadora de ﬁna etapa se ha rreferi-
do, por ello, en muchas aplicacliones, pero el sistems no ca-
rece de a2lgunus dificultades. Una de éstas ha sido lu de
producir hidrosoles del metal catalitico que sean estables
Y que sean consecuente y seguramente eficaces. Ligéras va-
riaciones de lus condiciones de preparacion tienen un afec-
to importumte sobre el cardcter del hidrosol y su eficacia

4 .
comO solucion activadora, = ~ = = « @ - e - - e - - -

Es, de acuerdo con ello, uno de los objetos principa-

) . ’ ] L
les de esta invencion proveer un procedimiento para prepa-
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rar hidrosoles de metales cataliticos que garantice la efi-
cacia de tales soles en la activacidn de superficies subs~
trato no conductoras para metalizacion quimica. ¥s también
un objeto de la invencion provorcionar wn procedimiento pa-
ra preparar dichos soles que se modifica facilmente pare
controlar la agresividad de su efecto activador, con objeto
de variar asi la activacion como consecuencia de los dife-

rentes requisitos o propésitos de la metalizacion quimica. -

Ademds de este objetivo general de la invencidn, es un
objetivo de la invencion proporcionar un método comercial=-
mente practico para controlar la naturaleza del hidrosol re-
sultante a fin de garentizar que las particulas del metal ca

talizador coloidales o semicoloidales del mismo sean de un
tamafio f{sico excepcionalmente uniforme, que la distribucién'
de tamafio de las particulas ge mantenge dentro de 1{mites
relativamente estrechos y que la forms de las particulas se-
e predominantemente uniforme y especialmente eficaz para

108 usos en la metalizacion quimicé. = = = = = = = = = = = «

Otro objetivo de esta invencion es presentar un método
de preparacién para obltener soles activadores de metales ca-
taliticos que sezn eficaces inmediatamente desPués de haber
sido preparados y que no requieran, por ello, periodos de

envejecimionto o almacenaje para que s6 hagan eficaces. = ~

Ia invenciodn comprende también la utilizacidn de solu-
clones activadoras preparadas segﬁn los principios expues—

4 N o
t0s aqui en una combinacion total de etapas de operacion
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que constituye un sistema completo de metalizacidn quimica,
la cual combinacidn proporciona resultados muy mejorados en

el deposito metdlico obtenido finalmente sobre un substrato.

Bs conocido, desde luego, que varios metales presen~
tan propiedades cataliticas Wtiles en la metalizacidn quimi-
ca, incluyendo el oro y la plata de los metales preciosos,
los miembros de lu fumilia del platino, asi comdo algunos
mlembros menos preclosos del grupo compuesto por cobalto,
niquel, cobre y hierro. Se ha hullado, de maners general,
que el paladio es el mis sutisfactorio deo estos metules ca-
talizador vara lu activacion de substratos no conductores,
particularmente substratos pldsticos. Esto se apylica tanto
a los articulos de pldstico cuyas superficies deben recu-
brirse con un acabzdo metalico vara fines decorativos o de
proteccidn, como a substratos tales como soportes de cir-
cuitos impresos en los que el deposito de metalizado se deg-
ting a oblener trayectos conductores en los circuitos elec-

Tr0nicose = = = = = = m - . m m m e e .- - -

Los principios de lu invencidn expueste agul son apli-
3 \ ’ 0
cables en genseral a lu preparacidn de soles met2licos acti-

vadores, »erd mas especiulmente estién destinados a la Jrepa-

racion de soles metulicos activadores en los que el pzladio

es el metal caltalizador empleado. Semin ello, la descrip-
cidn que sizue se refiere mis varticularmente a los detalles
de preparacién v de utiligacion del paladio como metal ae-

TiVEAOOe = = m = o o o cm o o e o e ae e e o o - ww ma - — -
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Zn resumen, el aspecto de esta invencidn que se refie-
re a la preparazcion de soles metdlicos activadores estéd. com~
puesto por clertus etunus de operacion realizadas en un or=
den particulur y bajo condiciones prescritas. Hablundo de
manera general, la mreparacion de los soles de raladio com-
prende disolver primero una cantidad apropiada de una sal
adecuada de paladio, tal como cloruro de paladio, en solu-
cidn dcida de modo que todo el paladio entre en solucidn.

i osta se afiade entonces un agente reductor tal como cloru~
ro de estafio, pero es una caracteristica importante de la
invencidn que sélo se afiada una cantidad equivalente de re-
ductor, gque sea exactamente suficliente pars reducir el pa-
ladio de Pa*2 g pa°. Despues se zfizde el rsductor a la 'so-
lucidn de claruro de paladio, la mezcla se malaxa cuidadosa-—~
mente durante un pariodo de tiempo que se controla exacta-
mente y que tiene un sfecto importante sobre el tamafio, la
distribucion del tamafio y la forme finales de las warticu-
las en el sol rssultunte. Al acebar esba segunda etapa se
mezcla un formador de coloide protector adecuado con el res-
to del dcido necesario paru dar un sisteme adecuadamente es~
table, de bajo pH y ese se mezcla entonces con la primera
solucion. Cuando estas soluciones estdn completamente mez-
cladas, el sol activador resultante estd inmediatumente lis-
to para el uso en el tratamiento de la superficie de un no
conductor para la metalizacidn quimica. E1 cloruro de esta—
fio es un agente reductor preferido en ssta preparacién da~

do que puede servir también, cuando se afade en exceso, co=
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mo formador de coloide protector. Bs importante, sin em—
bargo, gue el exceso més alld del necesario para reducir el
paladio no se aflada husts que se ha acabado la reduccion y
que se han obtenido particulas coloidales de la formu de~

SO0, = = e e e e m e e e = e e e e e e = = -

Bl proceso esbogzado anteriormente puede realizurse, y
normalmente Se realiga, a temperaturas ambiente. Pajo cler~
tas circunstancias que se expondran més completamente a con=
tinuacion, las temperaturas empleadas en la preparacién del
activador pueden aumentarse para producir ciertos cambios
deseadds on los soles cuando deben ubtilizarse para fines
especificos como, por ajemplo, para la metalizacidn de ori-
ficios pasantes en contraposicién con las operaciones de me

talizacidn de plisticos Planos. = = = = = = = = =~ = = = « =

Tos soles activadores preparados segun la invencion son
rarticularnente adecuados para utilizar en la deposicién qui
mica de niguel y cobre. Utilizando los soles de la inven-
cidn, se hace muy flexible la etapa de metalizacion quimica,
es daecir no es critico ni se requiere el control exacto de
la temperatuwra de operacién, de las concentraciones de solu-
cion, ete. Se proporciona tambisn una excelente economfa del .
proceso de mebalizacion debido al hecho de que se alcanza
una mayor selectividad del sistema, confinando en gran mane-—
ra Llos depdsitos metdlicos de metalizacidn a las zonas que
han gido tratadas en la soluciodn activadora, al tiempo que
se suprime la formacion de depésitos en las paredes de las

cubas, las parrillas o pinzas de metalizacion y las demds
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piezas con las quu entra en contacto la solucidn de metali-

zaclon pero que no han sido activadas. - - = - - - -——-

Se ha hallado que los soles activadores de la inven-
cion son eficaces en el pretratamientode una amplia varie-
dad de substratos plasticos para la metalizacion quimicea,
incluyendo ABS, polisulfonas, polipropilsnos, poliestirenos,

epoxis, fendlicos, acrilicos y similares. = = = = = = = = =

Preparscion de soles activadores

.

Bete aspecto de la invencidn se ilustre por medio del
ejemplo especifico siszuiente de le preparacion de un sol ac-
tivador a base de paladio, coloidal o mezcla de coloidal-com
plejado. En la descriveion que sigue, la serie de etapas de
operacién es importante, como 1o son las proporciones rela~
tivas de Los componentes empleados en estas etapas y, como
se hara mas evidente a continuacidn, como lo son el tiempo

¥ las condiciones de temperatura predominantssS. = = = = = «

EJEMPLO I

Se prepara un sol activador disolviendo primero 2 gra=

mos de cloruroc de paladio (60% de Pd) en 200 ml de &cido

“elorhidrico concentrado (374%) y 400 ml de ague desionizada.

Ia solucidn se agita hasta que el cloruro de paladio estéd
completamente disuelto lo que se efectua normelmente en a-
proximadamente 10-15 minutos. La etapa se realiza a Tempera-

tura ambiente, como las otras que se hallarén en este ejem~

PLO: = m = = = = mmm e m e e e e e m e m e e e - e
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& esta solucion de cloruro de paladio se le afladen en=-
tonces 4,0 gramos de cloruro de sstalo anhidro. La mezecla
resultante se agita durante 12 minubtos, tiempo durante el
cual el color de la solucion pasa del inicial verde oscuro

a un pardo 0liVe OHCULO. ™ ™ = = = = = = - - - - - -

Se prepara una solucidn independiente que contiene 96
gramos de cloruro de estado anhidro, 14 gramos de estannato
godico (3 HEO) ¥ 430 ml de dcido clorhidrico concentrado.
Ta mezecla de cloruros de paladio y de estaflo, preparads an-
teriormente, se vierte en esta segunda solucidn con agita=
cidn paera efectuar un mezclado completo. @sta solucidn fi-
nal es una solucidn concentrada que contiene aproximadamen-—
te 53% en peso de decido clorhidrico concentrado (37w) y 32/
en peso de agva, siendo el resto las sales de npaladio y de
estafio, ¥ ya esta lista para el uso inmediato después de la
adecuada disolucidn como se hadscrito anteriormente. ILas
oropiedades de activacion de este concentrado pueden hacer-
ge aun mis azresivas calentdndolo a 120-1502F (aproximade—
mente, 50-652C) durante aproximadamente 3 horas. La solu-
cidn es my écida, teniendo un pH de substanciclmente por
debajo de 1,0. s muy estable, de modo que puede almacenar—

se durante largos periodos sin deterioracidn. = = = = - - -

Proceso de metalizacidn quimica

®1 proceso comonleto de metalizacidn comprende morden—
tar o atecar la suverficle del substrato pldastico con un

mordiente quimico adecuado para preparar su superficie pa-
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ra la recepcién del metal activador. Pueden utilizarse para
este fin varias soluciones mordienfes adecuadas pero la que
se prefiere esta compuesta por aproximedaments 147 en peso
de dcido crdémico y 40» en peso de dcido sulfurico (662 B8),
siendo el resto agua. Esta solucion se utilizua a aproximada-
mente 1452F (aproximadamente, 632C) y el substrato se sumer-
ge 0 se hace entrar en contacto de cualquier otra forma con

aquella durante un perfodo de 2 a 3 minutos. = = = = = = = =

Bl substrato mordentado se enjuagz entonces culdadosa-
mente con agua, si es necesario varias veces, y geo transfie-
re inmediatamente & una solucion activadora preperada como
en el sjemplo I. Si el substrato es un soporte de circuito
impreso en que deben metalizarse orificios pasantes, 12 so-
lucion activadora del ejemplo I se disuslve a 1:1 con agua
y con suficiente acido elorhidrico adicional para constituir
aproximedemente del 20 al 304 del volumen final. Para la me-
talizacidn ordinaria, para el acabado superficial decorati-
vo 0 protector de ABS y substratos similares la solucion ac-
tivadora pomprende 15/ en volumen de lu solucidn del ejemplo
I, 10/ a 20/ en volumen de &cido clorhidrico concentrado’y
el resto de agua. Bn cualquier caso, el substrato se sumer-
ge o se hace entrar en contacto con la solucidn activadora

durante un m{nimo de aproximadamente 1 minuto a2 temperatura

aAnbiontoe = = v = = w - @ . - - .. - = — - - - -

El substrato activado se enjuaga de nuevo cuidadosamen=~

te y se somete preferentemente a una etapa de lixiviacion o
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acelerante que comprende sumergirlo en una solucidn ucuosa
. . F - 4 o .
de acido fluobdrico (48#) a una concentracion de aproximada-

mente 1 libra vor zaldn (aproximadamente, 120 g/l)s - - = ~

EL substrato se enjuaga de nuevo cuidadosamente, des-

pués de 1o cual queda listo para la metalizacidn quimica. -

En esta etapa puede utilizarse cualquier composicion
de ciertas composiciones de metalizacion con electrolitica

. '
convencionales a base de cobre y niquels = = = = = = = = =

En el caso de una placa de niquel, una solucidn adecua-
de de deposicidn se describe en la patente norteamericana
n® 2.532.283, ejemplo III, tabla IL. De maunera similar, una
solucidn de deposicidn de cobre muy adecuada se describe en
la patente norteamericana n? 3.095.309, ejemplo 2. Bgto es
seguido por electrometalizacidn de la manera convencional

con cobre, niquel o cualquier otro metal deseado. = = = = =

Como se ha mencionado, el orden o secusncia de adicidn
de componentes en la preparacion del sol activador es rela-
tivamente eritico como lo son las concentraciones y los tiem
pos pasados en algunas etapas, a fin de que el producto sea
oficaz como activador para la metalizacion quimica. Lo ante-
rior es purticulurmente cierto con respecto a la limitacidn
de lu adicidn de lu cuntidad inicial de cloruro de estaiio,
cuando éste se utiliza como agente reductor y como Formador
de coloide protector, hasta la cantidad necesaris para redu~
cir el paladio. Usto se ilustra por medio del ejemplo si-

ZUiente. = = = = = = e e - e e - - . e .. - -

-
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BIEMPLO IT

Se prepara uns solucion activadora utilizando 1os mis-
mos componentes y proporciones que Se han dado en el 2jemplo
I anterior. Pero en vez de &iladir estos componentes de la ma-
ners indicada, el cloruro de paladio se disuelve inmediata-
mente en las cantidades totales de agua y acido clorhidrico
especificadas anteriormente. Se ailade entonces el estannato
sodico, seszuido por la adicion de la cantidad total (100 gra-

mos) de cloruro de estafio especificada anteriorments. — - -

La solucidn resultante se disuelve entonces con partes
iguales de agua y se utiliza en un ciclo de metalizaciln
quimica normal de cobre o niquel como se ha mencionado ante-
riormente. Se halla que en este caso, o bien el sistema no
logra en absoluto producir ninsin deposito quimico del mate~
rial de metalizacion, o bien el depdsito queda formando mo=-
tas y tan incompleto como para ser inutil con fines de me-

'talizaoiénc()mgrcial...._._..--....-..-.-..--...-....-—..

Invirtiendo el orden de adicion de componentes, es de-
ceir disolviendo la centidad total de cloruro de estafio en
el Zcido clorhfdrico y afiadiendo laego el cloruro de pale-
dio no se logra tampoco efectuar la activacion de un subs-
trato plastico ni se obtiene metalizacion, por 1o menos una
metalizacidn que permita el recubrimiento completo y la ade-

cuada resistencia de union o de arrancado para fines comer—

ClalefSe.e = = = = m = - e v e e e e o moem e o =

En ambos casos se observa que el color de las soluclo-
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nes obtenidas en el ejemplo II es diferente del de las ob-
tenidas siguiendo el proceso esbozado en el ejemplo I. La
diferencia se hace més evidents ensayando lag soluciones por
lo que se refiere al efecto Tyndall. illentras un sol activa-
dor preparado sesun la invencidn presents un efecto Pyndall
muy definido, no se obgerva tul efecto en las soluciones re-
cien preparadas dsl sjemplo IL. Sin embargo se observa que
gi las ultimas soluciones se dejun envejecer durunte perio-
dos variables que abarcan desde tan poco como algunos afas
haste varias semanas o mas, se presentara efecto Tyndall; y
cuando aparece este efeeto Tyndall las soluciones son enton-
ces eficaces para la activacion de un substrato. Sin embar-
20 la longitud del periodo de envejecimiento requerido para
la solucidn, desoués de sa preparacion de la munera del e-
jemplo IT no pusde determinarse fdcil o exactemente. Ho exis-
te tal problema de envejecimiento para los soles de la in-
vencidn dado que son eficaces inmediatamente después de aca-

.
bar su Preparacione — = — « = - o em mm mr e e e e o o owm e e

Se ha hallado también que las temperuturas bajo las
cuzles se prepars la solucion activadora son de importuncia.
Si, en vez de realizar lus etapas de preparucion u tempera-
ture ambiente como se ha descrito anteriormente, las solu~
clones de lus distintas etapas preparatorias se calicntan
a aproximadamente 1002F (aproximadamente, 4J2C¢), los soles
resultantes son mis agresivos en sus propiedades de activa-
cidn, tendiendo a provocar una metalizacidn mis rdpida y mds
densa de metal sobre el substrato en la etapu de metuliza-

L] ’ k3 3 3
cion anelectrolitica. usta agresividad mayor es a veces unae
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ventaja, como por ejemplo en la metalizacidn de orificios
pasantes de soportes de circuitos impresos. s evidente que
la maturaleza de la Tormacidn de pertviculas estd afectada
por la temperatura, puesto que el efecto fyndall cambia con
el cambio de las condiciones de operacidn. Bsto se ilustra
por medio de la comparacién de varios niveles de temperatu-
ra, mentenidos al preparar los goles, respecto zl efecto
Pyndull (como se mide en términos de bransmitencia porcen—
tual), y por el grado de setivacion producido por dichas so-
luciones. £l efecto sobre la transmitancis porcentuzl se i-

lustra en la tabla signiento! — = = = =« = = = w0 = = = = =

Tebla 1

Bfecto DTyndall

™ [>] m < ! oW :
Muestra n Temperatura de preparacion 21 Transmitancia v

1 100 (aprox. 402°C) 34
2 110 (aprox. 9C) 30
3 120 (aprox.  2C) 26

NOTA: Las soluciones enseyadas pare le trausmitancig porcen-
tual eran 2 volumenes % de activador y 95 volumenes %
de agua desionizadae.

Otra variable del proceso de preparacidn que afecta la
naturaleza del sol resultante s el tiempo durante el cual
le adicion del incremento inicial de cloruro de estafio se de-
ja reaccionar con el cloruro de paladio antes de que se alia-
da & la solucidn el resto del cloruro de estafio. Bl tiempo
de reaccidn en esta etapa afecta notablemente la formaciodn

de particulas y lu agresividad del sol resultante. En efec-
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%0, hay un maximo y un minimo del tiempo de reamccidn eficaz,

~como se ilustra por medio de una comparacion de resultados

en substratos activados en los soles de la invenciodn que tie=
nen los diferentes periodos de reaccidn tabuludos en lz ta-

blaZO""'"‘-'-—'—--—--t———u——---...---.--—

Tabla 2

Tiempo de¢ mezcla antes de , )
la adicion del resto de Activacion del plastico
cloruro de estafio

6 min ninguna

8 min marginal

10 nin excelente

12 min excelente

14 min excelente (pero solu-
cion ines-
table)

Ta solucidn activadora deserita en el ejemplo I rapre—
senta una seleccidn y concentracidn preferida u Optime de
componentes y condiclones de preparacién, y puede hacerse
alguna veriscidn de dichos valores Optimos sin perder los
beneficios de la invencidn. ZEn general, la concentracidn de
eloruro de »aladio pusde varlerse para proporcionar el equi-
valente de asroximadamente 0,05 a 5,0 gramos de paladio por
litro de hidrosol. La cantidad de reductor debe variurse go-
gﬁn ello para sroporcionar el equivalente gsegun la cantidad
de paladio realmente utiligzada, y en el caso de cloruro de

estaflo debe ser de 0,10 a 10,0 gramos por litro de hidrosol
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para las cantidades de paladio mencionadas snteriormente.
Las sales de estbalio en exceso utilizadas como formadores de
coloide protector deben %ambién variarse proporcionalmente.
En el caso del estannato sodico, debs afiadirse una cantidad
para proporcionar el squivalsnte desde aproximadamente 0,35
a 35,0 gramos por litro de hidrosol.Ello es bambieén cierto
para el cloruro de cestaiio en exceso que debe variar desde
2,40 a 240 gramos por litro de hidrosol. Ias sales de esta~
flo distintas del clorurc son eficaces como agentss reducto-

reg y como formadores de coloide pero, en general, no son

tan compatibles en el sistemie = = = = = = = 0 = = @ - - - -

Sin pretender estar limitado por ninguna teoria o ex=
plicaciodn de la mejora resultante de la dreparacion y uso de
los hidrosoles activadorss de la nresente invencién, se con-
gidera que tal mejora es debida en gran medida a que parecs
haber un alto grado de uniformidad del tamafio de la digtribu-
cidn del tamafio y de la formz de las particulas en los soles
deidos de cloruro de paladio-estafio aqui descritos. El exa-
men'de tales soles por medio del uso del microscoplo elec-
tronico evidencia la correccidn de la teor{a anterior, pues-
t0 que en tal examen aparecers que estan constituidos por
una parte principal de particulas de forma substancislmente
esféerica y de pequeiio y uniforme tamefio en un medio acuoso.
Bsto se vé perfectaments en los soles acabados de preparar
y también en los qus han sido almacenados durante largos pe-
riodos de tiempo. En cambio, cuando lus condiciones de pre-
paracién de las soluciones activadoras son las dadas en el

anterior ejemplo II, no se hace evidente t2l formacidn ca-
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racteristica de particulas en las soluciones acabadas de

preparar ni en las que se han almacenado durante cosa de al-
gunas horas. HEn el ultimo tipo de soluciones se observa gue
hay presente alguna Formz de complejo idnico mas que un sol

proplamente dichOs = = ~ = = e e - e = - 0 = = - - - — -

Se declaran de novedad y propiedad para Hspafia, sus te=

rritorios y plazas de soberanfa, las siguientes: = = = - = -

REIVINDICACIONES

1.~ #dtodo para preparar activadores para la metaliza-
cidn, y més particularmente para preparar hidrosoles dcidos
de estafio-paladio, adecuados para utilizar en la activacion
de la superficie de substratos no conductores para la depo-
sicidn snelectrolitica de un metal conductor sobre los mis-
mos, caracterizado norque comprende las etapag de: a) disol-
ver primero una sal de paladio en acido clorhidrico; b) afia~
dir a la solucidn de la etapa (a) una caniided de uns sal de
estaiio exactamente equivalente a2l paladio en solucidn para
efectuar l= reduceidn de Pd*2 a PA%, y agiter la solucidn
resultante jora disolver completamente la szl de estafio en
la misma y para efectuar 1z reduceidny c¢) disolver por sepa-
rado, en acido clohidrico, sal de estafio adicional suficien-
te para formur un coloide protector para el puladio reduci-

do; v 4) mezelar la solucidn preparade en la etapa (¢) con
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) oy
la preparada en la etape (b) mientras se efectua la aglta-

.t
cion completa. - o ma e - - e em e e e e - e o e ow e

2.- Método segin la reivindicacion 1, caracterizado
porque la sal de paladio de la etapa (a) es cloruro de pa-
ladio en una cantlidad para provorcionsr el equivalente des-
de aproximedamente 0,05 a 5,0 gramos de paladio por litro
de hidrosol; la sal de estafio de la etapa (b) es cloruro de
estafio; y la sal de estafio de la etapa (c) es una mezcla de
estannato sodico y cloruro de estaillo para proporcionar el
equivalente por litro de hidrosol de aproximadamente 0,35 a
35,0 gramos de estannato sddico y de aproximadamente 2,40 a

240 gramos de cloruro ds ostaflids — = = = = ~ =~ w w - oo -

3.~ Método segin la reivindicacidn 2, caracterizado
porgue le preparacion del hidrosol se realiza a Lemperatura

ambiont@s = = = = = = = - ;- - - - - - - m .- .- -w -

4.- Método segun la reivindicacion 2, caracterizado
porque la preparacion del hidrosol se realiza a temperatura

de solucion desde 1002 a 1202F, (aproximadamente, 2G). =~

5.~ Método segun la reivindicacion 2, caracterizado
porque la cantidad de cloruro de paladio en la etapa (2) es
de aproximadamente 2,0 gramos, la cantidad de cloruro de es-
tatio en la etapa (b) es de aproximadamente 4,0 gramos y la
cantidad de estannato sodico y de cloruro de estafio en la
etape (¢) es,respectivamente, 14 y 96 gramos, aproximada-

MONECe = ™ o = o o = o i e s e ke e e e = e - e e
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6o~ Método segun la reivindicacion 5, caracterizado por-
que lu agitacion de lu etapa (b) se prosigue durante 12 minu=

tos, siendo sezuida inmediatamente despuss por la etapa (d).

7.= létodo segin cualquiera de las reivindicaciones an-
teriores, caracterizado por la provision de un hidrosol aoim
do de paladio-clorurc de estafio, en el que las particulas de
metal son de wna forma esférica y de un tamafio substancial-
mente uniformes, estando compuesto ssencialmente, ademds de
agua, por paladio en una cantidad equivalents a aproximada-~
mente 0,05 & 5,0 gramos por litro de cloruro de paladio, ién
estannoso equivalente a aproximadamente 2,50 a 250 gramos
por litro de cloruro d= estaflo, de aproximadamente 0,35 a
35,0 gramos por litro de estannato sdédico, y dcido clohidrico
concentrado (37%) que supone aproximadamente el 58% en peso

delhidI’OSOl- ----- — em WE me a e ae em ew - an P ew anw e e e e

8.~ Método segin la reivindicacion 7, caracterizado por- -
que la cantidad Jde puladio es equivalente aproximadanente a
2,0 gramos de cloruro ds paladio y la cantidad de iéh astan
noso es eguivalente aproximadamente a 100 gramos de cloruro

de estafio, por 1litro de hidrosole = = = = = = = — - - -

9.~ Procedimiento de metalizacidn de substratos no con—
ductores, y més particulurmente de deposicidn de un motal
elegido del gruno compuesto por cobre y niquel sobre subs-
tratos no conductores, por medlo de deposicidn quimica a par-
tir de una soluecidn de uno de dichos metales, caracterizado

porque comprende las etapas des a) gsometer el substrato a
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unz solucidn caliente de 4cido crdmico-dcido sulfirico para
mordentar la superficie del mismo; b) enjuagar cuidadosamen=
te el substrato mordentado en zgua y luego hacer enfrar en
contacto el substrato con un hidrosol &cido de estafio~pala
dio preparado como se ha definido en la reivindicacidn 1,
manteniéndose dicho contacto entre el substrato y el hidro-
sol activador durante un periodo de aproximadamente 2 a 5
minutos con el hidrosol a temperaturs ambiente; ¢) enjuagar
el substrato activado en agua y sumergirlo en un bafio de me-
talizacion anelectrolitica del metal a depositar, y después
electrometalizar el substrato pars crear un depésito de me=-

tal de deposicion de espesor adecusdOs = = = = — = = = w =

10.- Procedimiento de metalizacidn de substratos no con
ductores, y mds particularmente de deposicion de un metal e~
legido del grupo compuesto por cobre y niguel sobre subsira—
t0s no conductores, por medio de deposicion quimica a par-
tir de una solucion de uno de dichos metales, caracterizado
porque comprende las etapas de: a) someter el substrato a
una solucidn caliente de deido crdémico-deido sulfurico para
mordentar la superficie del mismo; b) enjuagar cuidadosamen-—
te el substrato mordentade en agua y luego hacer entrar en
contacto el substrato con un hidrosol dcido de esiafio-pals
dio preparado como se he definido en la reivindieacidn 2,
menteniendose dicho contacto entre el substrato y el hidro-
sol activador durante un periodo de aproximademente 2 a 5
minutos con el hidrosol a temperatura ambiente; c¢) enjuagar

el substrato activado en agua y sumergirlo en un baflo de me-
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talizacidn anelectrolitica del metal a depositar y despuds
electrometalizar el substrato para crear un depdsito de me-

tal de deposicidn de espesor adecuado. = = == = = = = - -

- 11l.- "EETODO PARA PREPARAR ACTIVADORES PARA LA ME
TALIZACION Y PROCEDIMIE~TO DE WETALIZACION DE SURBSTRATOS
NO CCEDUCTORES". = = = = = o e e e s et e e e o oo e

Todo ello conforme se Gescribe y reivindica en la
Presente memoria gue consta de veintiuna hojas, foliadas v
necanograiicdas por un2 £ols de sus caras.
Barcelons, 28 Junio 1968

P.A. M. CURELL SUROL




	Bibliographic data
	Description
	Claims



